
■置き換え例① 積層セラミックコンデンサ11個 (22μF＋10nF×5個＋100pF×5個） → ３端子コンデンサ 10μF

チップ形3端子コンデンサ

高容量３端子コンデンサによる部品点数削減とノイズ対策

1

100pF単体

10nF単体

100pF×5個並列

10nF×5個並列

22μF単体

タンタルコンデンサ22μF+積層セラミックコンデンサ0.1μF×3個

3端子 10μF 

22μF+10nF×5個+100pF×5個

3端子 CNH20R106M

3端子 CNH30R226M

部品点数 1/10
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積層セラミックコンデンサ 11個並列接続 挿入損失特性（参考）

３端子コンデンサ 10μF

ESR

ESR
ESL

ESR
ESL

ESL

ESR

CNH20R106M

ESR
ESL

ESL

22μF 10nF×5pcs.  100pF×5pcs.

■置き換え例② タンタルコンデンサ22μF＋積層セラミックコンデンサ0.1μF×3個 → ３端子コンデンサ10μF

挿入損失特性（参考）

10μF

The ESL and ESR are very small.

３端子コンデンサ 10μF

ESR
ESL

10μF

The ESL and ESR are very small.

タンタルコンデンサ
+ 積層セラミックコンデンサ 3個並列接続

積層セラミックコンデンサ 0.1μF（1005type） 

タンタルコンデンサ 22μF（3528type ） 


